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紫铜T2

集流板-测试V1.0

技术要求：
1.折弯图见三维模型；
2.未注尺寸公差满足GB/T 1804-m；
3.未注形位公差满足GB/T 1184-k；
4.零件表面无毛刺、飞边，锐角倒钝；
5.零件表面不应有划痕、擦伤；
6.未注倒角C1，未注圆角见三维模型；
7.其余未注尺寸见三维模型；
8.表面镀金，厚度4U（麦）
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